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Abstract (en)
[origin: JP2017215135A] PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method of treating slag of an incineration device to minimize amounts of powder
dust particles and fiber of grain components contained in the slag of incineration facilities, even when a CFK material, a GFK material and/or a nano-
material is incinerated.SOLUTION: In a method of treating slag of an incineration device, the slag is separated from the incineration device by using
a slag removing device, and then sent to a separator to separate fine particles mainly including particles of a diameter of less than 500 μm, from
residual slag. A device for executing the method is composed of the slag removing device and the separator, the slag removing device has a slag
inlet and a slag outlet, and the separator is divided from the incineration device. The separator is disposed in a closed space having a slag supply
port, an air supply port, a fine particle discharge port, and a residual slag discharge port.SELECTED DRAWING: Figure 1

Abstract (de)
Bei einem Verfahren zum Aufbereiten von Schlacke (2) einer Verbrennungsvorrichtung wird die Schlacke mittels einer Entschlackervorrichtung
(4) von der Verbrennungsvorrichtung getrennt und anschließend einem Abscheider (5) zugeführt, in dem eine Feinstfraktion von der Restschlacke
getrennt wird, die im Wesentlichen Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 500 µm aufweist. Eine Vorrichtung zum Durchführen des
Verfahrens besteht aus einer Entschlackervorrichtung und einem Abscheider, wobei die Entschlackervorrichtung einen Schlackezugang und
einen Schlackeausgang aufweist und den Abscheider von der Verbrennungsvorrichtung trennt. Der Abscheider ist in einem umschlossenen Raum
angeordnet, der eine Schlackezuführöffnung, eine Luftzuführöffnung, eine Feinstfraktionsabführöffnung und eine Restschlackeabführöffnung
aufweist.
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